
Stellaris® + CC2560 
Bluetooth®プラットフォーム

プラットフォームの特長
• Bluetooth2.1+Enhanced Data Rate(EDR)を
クラス最高のBluetooth RF性能でご提供します。

• Stellaris LM3S9000シリーズに、Bluetooth・
スタックおよび周辺部品を内蔵し検証、認証済みで
量産可能なモジュールCC2560-PAN1325およ
びCC2530-PAN1315をパナソニックエレクトロ
ニックデバイス株式会社(PED)よりご提供します。

• ハードウェアおよびソフトウェアの試作に役立つ、多
機能の評価ボードを供給します。

• ソフトウェア開発キットではBluetoothソフトウェア・
スタック、SPP（シリアルポート・プロファイル）、
A2DP（アドバンスド・オーディオ・ディストリビューショ
ン・プロファイル）、AVRCP（オーディオ/ビデオ・リ
モート・コントロール・プロファイル）を供給します。

• APIの使用方法を簡単に理解できるサンプル・アプ
リケーションおよびデモンストレーション・プログラム
のソースコードをご提供します。

• 文書資料およびサポート、Getting Started Guide

の入手先：www.ti.com/connectivitywiki 

　
プラットフォームの利点
• 実績あるTIの第7世代目Bluetoothテクノロジーが、
通信距離と電力効率、高スループット性能向上を実
現することができます。

• CC2560-PAN1325/15モジュールでの提供に
より製造コストおよび運用コストの低減、基板実装
面積の縮減、認証を簡素化し、RF開発をサポートし
ます。

• ホスト・コントローラとBluetoothモジュールが統合
されているので、製品のハードウェアおよびソフトウェ
アの開発が簡素化され、市場投入までの時間短縮に
役立ちます。

• Bluetooth機能を必要とする各種アプリケーション
のより詳細な試作および開発を実現する評価ツール
を供給します。
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主な特長
CC2560-PAN1325/15

• 認証済、Bluetooth v2.1+EDR モジュール

• 最高データレート：2.1Mbps

• 送信電力、受信感度、ブロッキング性能などで
クラス最高のBluetooth RF性能を提供

• 送信電力：+10dBm （typ）、送信電力制御機能

• 受信感度：－93dBm （typ）

• Bluetoothパワーセーブ・モード（Sniff モードお
よびholdモード）をサポート

• Bluetooth/FCC/IC/CE認証取得済

• モジュール・サイズ： 
CC2560-PAN1325（アンテナ搭載）： 
9mm×9.5mm×1.8mm 
CC2560-PAN1315（アンテナ外付け）:  
6.5mm×9.5mm×1.8mm

• Bluetooth+ANTモジュール(CC2560モジュー
ルとピン互換)：CC2567/PAN1327

• Bluetooth+BLEモジュール(CC2560モジュー
ルとピン互換)：2011年後半に供給予定

Stellaris ARM® Cortex™-M3 MCU

• 業界初、ARM Cortex-M3コアシリコンに実装
した世界発のマイコン

• 最高256-KBのフラッシュ・メモリ、最高50
MHz動作のシングルサイクル・フラッシュ・メ
モリ

• USB、Ethernet、MACおよびPHYならびに
CANの各機能をワンチップに統合

• 16ビットおよび32ビットの各命令をまとめた
Thumb-2命令セットが最高のコード密度と性能
のバランスを提供

• ライセンス、ロイヤリティ無料のソースコードの
提供（以下） 
 StellarisWareソフトウェア： 
 - ペリフェラル・ドライバ・ライブラリ 
 - グラフィクス・ライブラリ 
 - USBライブラリ 
 - ブートローダ 
 - IEC 60730ライブラリ
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Platform barおよびMSP430はTexas Instrumentsの登録商標です。BluetoothのワードマークおよびロゴはBluetooth Sig, Inc.が所有し、使用許諾済です。
すべての商標および登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。

Bluetoothの開発および評価に役立つ
Stellaris + Bluetooth 評価キット

(Bluetoothの開発・評価用)
• PAN131xETUをStellaris DK-LM3X9B96
開発ボードに装着することで組込み用ワイヤレス・ア
プリケーションのソフトウェアおよびハードウェアをよ
り迅速に試作できます。（写真参照）

• 必要なハードウェア：

・ CC2560-PAN1315モジュール、オンボード・
アンテナ・コネクタおよびRFスルーライン・コネ
クタを実装した使いやすいPAN131xETUボード

・ LM3S9000シリーズのデバイスを使用した製品
開発向けの、全機能内蔵のDK-LM3S9B96開
発キット

・ 開発キットとPAN131xETU向けのDK-LM3S
9B96-EM2コネクタ・ボード

Stonestreet One Bluetoothスタック
• Stellaris DK-LM3S9B96開発キットと統合済

• Bluetoothソフトウェア・プロトコル・スタック、
SPP、A2DP、AVRCPなどを迅速に評価し、それ
らを使用して各種アプリケーションを実装

• SPP‒本来のデータストリームの送受信を実現し、
ケーブル通信の代替が可能

• A2DPおよびAVRCP‒携帯と同様に、最終機器か
らのオーディオ・ストリーミングを実現

• SafeRTOS‒Bluetoothのリード/ライトタスクをサ
ポート

• Stonestreet Oneを使うことで、Stellaris MCU上
のBluetoothスタック・ソリューションを迅速に実現で
きます。TIでは2011年前半までに、Stonestreet
OneのBluetoothスタックをStellarisWareに移植
します。

ハードウェアおよびソフトウェア開発ツール

S-0107

JAJT115

PAN131xETU

Platform partners
•  Panasonic - RF modules and design services
 www.panasonic.com/ti

•  Stonestreet One - Bluetooth software and 
 design services www.stonestreetone.com

DK-LM3S9B96-EM2

Stellaris DK-KM3S9B96 開発キット

ご注意 ： 本資料に記載された製品・サービスにつきましては予告なしにご提供の中止または仕様の変更をする場合がありますので、本資料に記載された情報が最新のものであることをご確認の
上ご注文下さいますようお願い致します。
TIは製品の使用用途に関する援助、お客様の製品もしくはその設計、ソフトウェアの性能、または特許侵害に対して責任を負うものではありません。また、他社の製品・サービスに関する情報を記
載していても、TIがその他社製品を承認あるいは保証することにはなりません。
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